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Foxconn "Renaissance" X58

FOXCONN

Advancing Thiough Innovation

a cura di: Gennaro Caracciolo- Kam - 12-10-2008 20:23

LINK (https:/www.nexthardware.com/focus/schede-madri/l01/foxconnrenaissancex58.htm)

Il nuovo chipset Intel adottato per la nuova nata di casa Foxconn. La piattaforma delle attesissime Cpu Intel
i7.

Fra le prime a presentare una piattaforma per le nuove Cpu Intel troviamo Foxconn, la casa Taiwanese
che negli utlimi tempi ha sfornato eccellenti schede madri; dopo la fantastica Black Ops tanto amata dagli

overclocker di tutto il mondo, ecco a voi la Renaissance.
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1.Layout e particolari

1.Layout e particolari

Layout pulito, ottimo I'accostamento cromatico scelto da Foxconn per la a€ceRenaissanced€. Il contrasto
nero/arancione € piuttosto gradevole e dona quel tocco di piacevole &€osaggressivita a€.

Trial channel, ora sono ben 3 gli slot di ram dedicate | Pulsanti on board, accensione, reset e clear cmos a
ai due canali. portata di mano nel caso si usasse la scheda su un
banchetto.
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Ben 4 gli slot pci express presenti. Buona la dotazione di connessioni 1/0.

Il sistema di raffreddamento ci viene proposto in soluzione continua chipset/mosfet basato su HeatPipes

fanless. Di gusto orientale il design troncoconico del dissipatore del northbridge e piuttostoingombrante
considerando l'esigua distanza dal socket.

2.Layout e particolari - seconda parte
2.Layout e particolari a€“ seconda parte
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Ancora il a€cedissya€ del Northbridge visto dall'alto. Il | Piu sobrio il dissipatore del Southbridge, la placchetta
design ricorda un altoparlante. metallica sulla sommita richiama la batteria posta
nelle vicinanze.



http://www.nexthardware.com/img/content/oo_62831_export_html_m2b118200.jpg
http://www.nexthardware.com/img/content/oo_62831_export_html_1fb75b25.jpg
http://www.nexthardware.com/img/content/oo_62831_export_html_m8618198.jpg

Non troppo pulita la zona socket, I|'affollamento di | Un particolare del nuovo socket Intel.
componenti rendera dura la vita degli overclockers

estremi, difficile piazzare del neoprene per eventuali

coibentazioni.

Confronto cpu: dimensioni e piedinatura completamente differenti. Interamente nuovo il progetto relativo alla
famiglia i7.

3.Sistema completo

3.Sistema completo

Di sequito alcune immagini del sistema.
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Immagini del sistema montato ed operativo, vediamole ram A-data utilizzate provviste di dissipatore
proprietario dal design esclusivo.

Screen

Gli screen di CPU-Z che seguono costituiscono quanto ci € concesso mostrare al momento.
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cPu | cache Mainboard IMemDr)fI sPD | About |

— Motherboard
Manufacturer |FDXCDNN
Model | TEGAQ [
Chipset | Intel [ 58 Rev.| 12
Southbridge | Intel [ &2801JR (ICH10R)
LFCIO |  Fintek | F71882F
~BI0S

Brand |Arnerican Megatrends Inc.
Version | 080015
Date |09/22/2008

— Graphic Interface

Version | PCExpress
Link Width x16 Max. Supported x18
Side Band

Version 1.47

CPU ICachel Mainhuardl Memuryl SPD | Abuutl

— Processor
Name | Intel Core i7 520 /"j
Code Name Bloomfield Brand D | ( lntel
Package | Socket 1286 LGA Core
Technology | 45nm  CoreVotage | 1168V  |H A
Specification |

Family | & Model | & Stepping 4
Ext. Famiby (3 Ext. Model 1A Revision

Instructions iHM)(, S5E, 55E2, SSE3, S55E3, 55E4.1, 55E4.2, EM64T

— Clocks (Core #0) Cache
Core Speed 2680.9 MHz L1 Data 4 x 32 KBytes
Muttiplier x20.0 L1inst. | 4x32 KBytes
Bug Speed 133.3 MHz Level 2 | 4 x 255 KBytes
Rated F2E Level3 | MBytes
Selection |:’;'Iii-i- or #1 ;I Corez | 4 Threads | B
Verzion 1.47

CPU-Z ok |




cPU | Cache | Mainboard | Memory SFD ]Abnut]
— Memory Slot Selection

Slot #1 ~| [DDR3

Module Size | 1024 MBytes
Max Bandwidth | PC3-10700H (667 r.1Hé}
WManufacturer A-Data Tec;hnolugy
Part Number DOR3 1600X SPD Ext. XMP

—Timings Table -
JEDEC #1 JEDEC #2 JEDEC#3 XMP-1600

Frequency | 444 MHz 583 MHz | 667 MHz 800 MHz

CAS# Latency 60 80 3.0 70
RASE#toCASE | 6 [ o 10 7
RAS# Precharge & g 10 7
{RAS 16 2z 75 | 20
tae [ 22 30 34 | 35

Command Rate | |
Voltage | 15V 15V | 15V | 1800V
Verzion 1.47

oK

4.Conclusioni

4.Conclusioni

In anteprima abbiamo avuto modo di mostrarvi questa splendida Mother Boad che sicuramente fara
parlare di sé.

Avremo sicuramente modo in futuro di testare molto piu a fondo la nuova piattaforma da Intel con il
rinomato Trial Channel.

Al momento Vi chiediamo di accontentarvi di quanto proposto in questo breve focus.

Desideriamo ringraziare Foxconn per l'anteprima concessaci.

Un plauso a Nexus per la velocita da primato con la quale ci ha inviato I'unico dissipatore ad aria al

momento compatibile con il nuovo socket di Intel.

Vi proponiamo quindi una piccola &€cegalleriad€ di immagini dedicata al nuovo nato di Casa Nexus
a€ceLow-70004€.
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